Technischer Kunststoff — Eigenschaften I

Bakelit, glasfaserverstarkter Kunststoff und Keramik

(®Bzgl. thermisch isolierenden Platten, siehe S.1675~1686.

lEigenschaften von Bakelit, glasfaserverstarktem Kunststoff und Keramik

- Eigenschaften von Bakelit-Platten
Bakelit-Platten von MISUMI sind als Isolierplatten fiir Schalttafeln, Steuerungen und Schutzschalter geeignet.
Die Papierausfiihrung ist naturfarben und schwarz erhéltlich. Zudem ist eine starke Textilausfiihrung verfiigbar.
Die Farbe von Bakelit (Natur) variiert je nach Produktionsumgebung, was die Qualitat jedoch nicht beeintréchtig.
- Ei haften von glasf verstarkten K 1
Im Vergleich zu Bakelit-Platten auf Papierbasis bieten glasfaserverstérkte Kunststoffplatten von MISUMI eine hohere Bestandigkeit (mechanische Festigkeit) sowie eine hervorragende Wérme- und Feuchtig-
keitsbesténdigkeit.
Die Hochtemperaturausfiihrung zeichnet sich durch ausgezeichnete Antistatikeigenschaften aus.
- Eigenschaften von Keramik
Alumina 96 : Hervorragende Abriebs-/Isolations-/Warmebesténdigkeit. Wird verwendet, um elektrische Teile, Halbleiterteile und Teile in anderen Bereichen zu isolieren/hitzebestandig zu machen. Dariiber
hinaus verfiigt sie im Vergleich zu herkdmmlichem Stahl {iber eine erhdhte Biegefestigkeit und unterliegt nur geringen elastischen Verformungen.
Steatit  : Steatite-Keramik zeichnet sich durch hervorragende Isolierung und Besténdigkeit bei hohen Frequenzen aus und wird allgemein als Isoliermaterial eingesetzt. Dariiber hinaus ist der Werkstoff
relativ kostengiinstig.
Bearbeitbarkeit : Lasst sich hervorragend weiterverarbeiten. Kann in komplexe Formen gebracht werden. Oberflé g von hoher Genauigkeit. Eignet sich hervorragend zur elektrischen und
thermischen Isolation.

MPhysikalische Eigenschaften von Bakelit und verstarktem * Zu Werkstofffarben oder Eigenschaften, siehe S.951.
Reprasentative Artikel
Bakelit Epoxidglas
Papiersorte Textilausfiihrung Standard Hohe Temperatur
; Platte $.1001 $.1001 $.1007 $.1007
Artikel
Rundplatten S$.1023 S$.1023 S$.1023 -
Einheit SLEA BLSA EPXA EPXAR
g - Hauptwerkstoff Grundkorper - Kraft-Papier Glasf Glasf:
g'- Haupt-material = Phenolharz Phenolharz Epoxidharz Superisoliertes Epoxid
oo |Bi igkei MPa fkgf/mm? 120~180 {12~18} 100~150 {10~15} 310~450 {31~45} 19 Hoonl) 55 Vet 51 orzona) /56 el
& .  IVertikal zur Lamini MPa {kgf/mm?} 250~320 {25~32) 200~250 {20~25} 470~539 {47~53.9} -
i | Horizontal zur Lamini MPa {kgf/mm?} 170~210 {17~21} 100~150 {10~15} 294~392 {29.4~39.2} -
S lz0d igkei Jiem 0.2~0.5 05~0.7 4.6 oder mehr s
- Kerbschlagzahigkeit kN 3.9~5.9 6.0~8.0 6.9~10.8 =
Lt |E Betri (Hinweis 1) °C -50 ~ 100 (130°C 2Std. normal) | -50 ~ 100 (140°C 2Std. normal) L ~155°C ~260 (300°C Normal fiir § min))
- 3’% Referenz — Zerstor (Hinweis 2) °C 120 140 - -
aé Dehnungskoeffizient °ct 1.6x10 0.6x10* 6.05x10° 6.0x10°
= |Warmeleitfahigkeit W/m-K {cal/cm, s, °C} 0.21{0.5x10%} 0.38{0.9x10-%} 0.471 {1.125x10%} 0.38 {9.0x10%}
Dielektri igkeit durch Schicht kV/mm 20~28 12~20 20~30 =
andigkei kv 12~18 8~15 = =
Durchgangswi-| 4h/150°C Q-cm 3.0x10° 4,0x10° - -
& |derstand — 100h/25°C/90%RH 0-cm 9.0x10° 5.0x107 - -
-;’3 Oberflachenwiderstand Q 5.0x10" 9.0x108 10"3~10" 1.0x107
= - [Normalzustand 0 101°-5x10'! 5x10°~10" 102~10' -
& |derstand [Nach Kochvorgang o) 5x107~10° 108~10° 5x101°~10" -
= B — e . . . .
@ | Wasseraufnahmeverhéltnis % 0.5~1.3 1.6~1.8 0.02~0.03 0.02
3 [Relative Dichte = 1.4 1.4 1.75~1.9 1.95
(®Testverfahren entspricht JIS K6911.(®)Die genannte Werte sind unbestétigte Referenzwerte.
(Hinweis 1) "Empfohlene Betriebstemperatur" ist die Temp , bei der ein Langzeitei die Qualitat nicht direkt beeintréchtigt.

(Hinweis 2) "Zerstérungstemperatur" ist die Temperatur, bei der es zu Karbonisierung, Einbriichen und Schmelzerscheinungen kommt.

W Physikalische Eigenschaften von Keramik ¢ Bohrbedingungen fiir glasfaserverstarkten Kunststoff
Représentative Artikel| Kreisschnitt| Frasen Bohren
. Platte S.989 $.989 S.989 $.990 Karbid Karbid Karbid
Artikel R indplatten | .91 5.991 : E Tk (K-A0) (K-40) (K-10)
Einheit CEA,PCEA | CCES,PCCES| CEM CEMN i e i " igkeit V |GroBe igleier%Messer GroBe ;olgeiggoMesser GroBe ;ZlgeiggoMesser
Werkstoffbe- [\0smumiiumod 6| Steatit  |estirelbeateita]  AI203/Alumina 99 AT __ = o =
ichnung ° N20:96% MgO, Si02 50, Mg0 Al20399.7% Gescwmic:]l)gkelt GroBe golﬂilg(e;OMesser Gmlses%glf%% [l]\llesser @025 Durchgangsbohrung 100071"5"0"0
Rohdichte glem? 37 25 2 &9 Schnitttiefe (mm) 0.3-05 05~20 -
ST % 0 W v 0 (mm/0) 01-02 01-02 01-05
Bl?gefest.lg_l.( e,lt ME2 E00 2 2 c2ll (®Die oben angegebenen Werte sind nur Referenzwerte.
Warmeleitfahig- W/m-k 18 2 146 30
keit {cal/cm,s, °C} {4.0x107% {5.0x10% ) ¢ Bohrbedingungen fiir maschinell bearbeitbare Keramik
(20~500°C) 73 74 94 74 Werkzeug | + indigkei I Karbid
Wir x10%/°C d - : i —_ igkeit (m/min) 9~15 I 30~50
nungskoeffizient|  (20~800°C) reis® |Vorschub (mm/U) 0.05~0.13
s 8 8.1 126 7.9 hnitt =
x109/°C SCANIE [o hnitttiefe (mm) 0.5-6
Schmelzpunkt °C 2050 1557 1200 2000 gket i) B 6~11
Sichere Belri °C 1300 1000 1000 1500 Frasen [Vorschub (mm/U) - 0.05
onsvi KV/mm >10 >10 40 >10 Schnitttiefe (mm) = 0.5~5
Speisher Voumen-Wicersiand Q-cm >10 >10™ >10' >10' i Umdrehungen pro Minute
Dielekirztatskonsiarte MHz 9 5.2 6 10 Notitz | Drehzahl = Schnei indigkeit (m/Mi (mm) x0.00314
- = 10.0x10% 7.0x10¢ — — (®)Die oben angegebenen Werte sind nur Referenzwerte.

(®)Die genannte Werte sind unbestétigte Referenzwerte.



